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广东汇成真空科技股份有限公司

投资者关系活动记录表

投资者关系活动类别 特定对象调研 ☐分析师会议

☐媒体采访 ☐业绩说明会

☐新闻发布会 ☐路演活动

☐现场参观

☐其他（请文字说明其他活动内容）

参与单位名称及人员姓名
详见附件清单

时间 2026年6月24日 15:00-16:30

地点 广东汇成真空科技股份有限公司会议室

上市公司接待人员姓名

副总经理、董事会秘书 肖献伟先生

销售总监 李志方先生

投资者关系活动主要内容

介绍

公司在遵守信息披露相关规定的前提下与投资者进行交流，交

流内容不涉及未披露的重大信息。具体交流内容如下：

第一部分：公司情况介绍

第二部分：交流环节

1.公司的产品结构分类？

答：尊敬的投资者，您好。2025年公司按照应用领域将真空镀

膜设备分成四类，分别为消费电子、其他消费品、工业用品和科研

院所，其对应的占营业收入比重分别为22.32%、24.28%、35.75%、

7.05%。

2.公司 TGV 设备销售情况如何？

答：尊敬的投资者，您好。公司研发的TGV深孔溅射镀膜设备采

用负载锁定型溅射技术，射频、直流、HiPIMS高功率脉冲磁控溅射、



脉冲偏压等模块化组合，自动升降传输基材，支持多个阴极同时溅

射，镀制多层膜，自动处理工艺并记录数据，有关经营情况可关注

公司定期报告。

3.公司实控人的股份锁定期是否延长？

答：尊敬的投资者，您好。公司实际控制人触发关于延长股份

锁定期承诺的履行条件，依照股份锁定期安排及相关承诺，公司实

际控制人持有的公司股份在原锁定期基础上自动延长6个月，延长后

股份锁定到期日为2027年12月5日。

4.公司哪些技术可以应用于 TGV 领域？

答：尊敬的投资者，您好。公司的磁控溅射技术和原子层沉积

技术可应用于TGV领域，公司目前正在研发相关工艺并积极拓展相应

市场，详情可关注公司定期报告。

5.公司在 ALD 原子层沉积设备方面的技术进展如何？

答：尊敬的投资者，您好。公司主要产品为真空镀膜设备以及

配套的工艺服务，现主要应用于智能手机、屏幕显示、光学镜头等

消费电子领域，以家居建材和生活用品为主的其他消费品领域，航

空、半导体、核工业、工模具与耐磨件、柔性薄膜等工业品领域，

以及高校、科研院所等领域。公司目前主要以非先进半导体制程用

ALD设备及工艺技术的开发为主。

6.苏州汇创半导体设备有限公司建设进度如何？

答：尊敬的投资者，您好。公司全资子公司苏州汇创半导体设

备有限公司的建设筹备工作目前正有序推进中。

风险提示：本记录表如有涉及对外部环境判断、公司发展战略、

未来计划等方面的前瞻性陈述内容，均不构成本公司对投资者的实

质承诺，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

关于本次活动是否涉及应

披露重大信息的说明
本次活动不涉及未公开披露的重大信息。

附件清单（如有） 附件：《与会清单》

日期 2026年6月24日



附件：与会清单

序号 参会单位名称 参会人员姓名

1 西部利得基金 王邵哲

2 博道基金 张重九

3 国联安基金 甘传琦

4 红土创新基金 刘君惠

5 光大永明资产 蒋冰

6 运舟资产 郑青青

7 财通基金 蒋中煜

8 景顺长城基金 刘尔乐

9 民生加银基金 王悦

10 财通基金 翁嘉敏

11 长信基金 乔木

12 创金合信基金 王鑫

13 合远基金 林映吟

14 鹏华基金 周书臣

15 怀信投资 王俊之

16 兴业证券 吴伟康

17 兴业证券 丁志刚

18 兴业证券 祁佳仪
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